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TFM-003 

≪FMC/TFM によるキズ像の拡大≫ 

 

FMC/TFM（フルマトリクスキャプチャ/トータルフォーカシングメソッド）は、関心領域とこれに対する計算点数を自

由に変更できる技術です。関心領域は計算点数を定義するためにグリッド化されます。関心領域が大きく、計算点

数が少ない場合は画像の解像度は低くなります。関心領域が小さく、計算点が多い場合は画像の解像度は高くな

ります。グリッドのサイズが波長の 1/10 以下であれば、TFM による十分な位相整合の効果がある画像を得ることが

できます。 

 

 

 

 

 

結果 

 

 

 

⚫ アプリケーション 

 ・キズ性状の解析 

 ・キズの正確なサイジング 

  

関心領域 グリッド化 
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